[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]SI8250A/B双组份光学级液体硅胶
∎技术参数
	测试项目
	测试标准
	A组分
	B组分

	固化前特性

	成分
	
	聚硅氧烷类
	含氢聚硅氧烷类

	外观
	目测
	无色透明流体
	无色透明流体

	粘度,cps , 25℃
	GB/T 10247-2008
	4000-6000
	4000-6000

	比重,g/cm3, 25℃
	GB/T 15223-1994
	0.99
	0.99

	分配方法
	注射成型

	混合比
	质量比
	A：B = 100：100

	工作时间
	GB/T 10247-2008
	25°C, 分钟
	100

	
	
	28°C, 分钟
	70

	固化条件
	GB/T 10247-2008
	24hr@25℃，或 60 mins@80℃    如需要粘接力，固化条件为3hrs@100℃。

	固化后特性  （固化条件： 60mins@80℃）

	硬化物外观
	目测
	透明

	硬度, Shore A
	GB/T 531-2008
	50

	拉伸强度 Mpa
	GB/T 528-2009
	5.5

	伸长率 100%
	GB/T 531-2008
	100

	撕裂强度，N/mm2
	GB/T 7124-2008
	3

	[bookmark: OLE_LINK4]折光率,25℃
	
	1.4120

	透光率,%
	450nm@1mm
	> 90

	体积电阻,DC 500V， Ω·CM
	GB/T 1692-92
	2×1015

	损耗因素(1 MHz)
	GB/T 1693-2007
	0.04

	介电常数(1 MHz)
	GB/T 1693-2007
	3.8

	离子含量
	Na+
	0.2

	
	K+
	0.1

	
	Cl+
	0.9


PS: 操作时间及固化时间是以配胶量100g来测试的。
SI8250A/B                                    [image: 小logo]
光学级液体硅胶                              Premium Quality & Ultimate Service

固化状态所有数据都在25℃、55%RH条件下胶固化7天后测定所得
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[bookmark: _GoBack]∎产品描述
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK16]SI8250为高纯度的双组份热固化型有机硅材料。主要设计用于制造光器件模组，并可用于注射成型光学透镜和光波导耦合减少了散射损失，抵抗环境的污染、湿气、冲击、振动等的影响，并可在广泛的温度、湿度及恶劣环境条件下长期保持其光学特性、机械特性和电气特性的稳定。
主要
∎包装规格
· A 0105500， B0105501
· A组分：500g/瓶 ； B组分：500g/瓶
· A组分：5000g/桶 ；B组分：5000g/桶

∎储存及运输
· 保存期限：20℃下12个月
· 20℃以下保存，避免阳光直射，保存在通风的地方。
· 未用完的产品应该重新密封保存，建议冲入干燥清洁的氮气后密封保存。
∎注意事项
· 基材表面应该清洁干燥。可以加热去除基材表
面的湿气;可以用石脑油、甲基乙基酮肟(MEK)或
其他适合的溶剂清洗基材表面。不应该使用对基材
有溶解或腐蚀的溶剂，不应该使用有残留的溶剂。
· 保持准确称量到清洁的玻璃容器中，并充分
混合均匀。使用高速的搅拌设备混合时，高速搅拌
产生的热量有可能使胶的温度升高，从而缩短使用
时间。
· 在10mmHg的真空下脱出气泡。一般在分配
封装材料之前脱出气泡。
· 大多数情况下，聚硅氧烷是适合在-45℃到
200℃下长时间工作，短时间最高可耐350℃，
具体使用中，最好根据实际的要求进行测试。
· 材料在未固化前，不能接触含N\P\S等有机物，不能接触Sn\Pb\Hg\Bi\As等离子型化合物，不能接触含乙炔\乙烯基的活性化合物，不能接触过氧化物，不能接触水气和醇类化合物。这些物质达到一定浓度时会阻碍材料固化，具体表现为三种现象：一直处于流动状态完全不固化、和基材基础表面有薄层处于流体或拉斯状态、和基材接触表面有微笑的气泡。使用前应充分实验。
· 加热固化时应使用可换气的热风烘箱，防止固化过程中产生的微量氢气积累而产生爆炸危险。































































[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK13]∎包装规格
· A 0105500， B0105501
· A组分：500g/瓶 ； B组分：500g/瓶
· A组分：5000g/桶 ；B组分：5000g/桶
∎主要特性
· 高透明性 
· 优异的耐热性 
· 长期防紫外线A和紫外线B 
· 不黄变 
· 快速固化和快速脱模 
· 极为精确的制模效果 
· 比玻璃轻

∎储存及运输
· 保存期限：20℃下12个月
· 20℃以下保存，避免阳光直射，保存在通风的地方。
· 未用完的产品应该重新密封保存，建议冲入干燥清洁的氮气后密封保存。
∎注意事项
· 基材表面应该清洁干燥。可以加热去除基材表面的湿气;可以用石脑油、甲基乙基酮肟(MEK)或其他适合的溶剂清洗基材表面。不应该使用对基材有溶解或腐蚀的溶剂，不应该使用有残留的溶剂。
· 保持准确称量到清洁的玻璃容器中，并充分混合均匀。使用高速的搅拌设备混合时，高速搅拌产生的热量有可能使胶的温度升高，从而缩短使用时间。
· 在10mmHg的真空下脱出气泡。一般在分配封装材料之前脱出气泡。
· 大多数情况下，聚硅氧烷是适合在-45℃到200℃下长时间工作，短时间最高可耐350℃，具体使用中，最好根据实际的要求进行测试。
· 材料在未固化前，不能接触含N\P\S等有机物，不能接触Sn\Pb\Hg\Bi\As等离子型化合物，不能接触含乙炔\乙烯基的活性化合物，不能接触过氧化物，不能接触水气和醇类化合物。这些物质达到一定浓度时会阻碍材料固化，具体表现为三种现象：一直处于流动状态完全不固化、和基材基础表面有薄层处于流体或拉斯状态、和基材接触表面有微笑的气泡。使用前应充分实验。
· 加热固化时应使用可换气的热风烘箱，防止固化过程中产生的微量氢气积累而产生爆炸危险。




∎安全操作资料
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]这里不是完全的产品安全资料。在使用前，请注意阅读产品资料、产品安全资料及包装标签以便安全使用。产品安全资料可以从MAXTECH及各分销商处获得，也可以写邮件给MAXTECH服务中心MAXTECH@SHMAXTECH.COM。
∎质量保证书—请仔细阅读
我们保证这里所包含的产品性能、使用信息都是准确而可靠的。但是，您在使用之前还是应对其性能、安全使用等方面进行测试。应用的建议不能视为在任何状态下都适用。
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